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TAx5x42EVM-K 硬件控制评估模块

说明

TAx5x42EVM-K 评估模块 (EVM) 允许用户测试德州仪

器 (TI) 以下几款器件的功能；双通道硬件控制高性能

编解码器 TAC5242；双通道硬件控制编解码器 

TAC5142；双通道硬件控制高性能 ADC TAA5242；双

通道硬件控制高性能 DAC 或 TAD5142；双通道硬件

控制 DAC。该评估模块与 AC-MB（一种柔性主板）搭

配使用，后者可为该评估模块提供电源、控制和数字音

频数据。当用户使用相关器件替换 U1 单元时，也支持

列出的其他型号。

开始使用

1. 从 TAx5x1x 产品文件夹订购 EVM。

2. 下载最新的 TAx5x1x 数据表。

特性

• 具有动态范围的高性能单声道/立体声编解码器：
120dB DAC 和 115dB ADC

• 具有动态范围的标准性能单声道/立体声编解码器：
106dB DAC 和 102dB ADC

• 提供的板载麦克风用于录音测试
• 直接接入数字音频信号和控制接口，实现简单的终

端系统集成
• 连接到 PC 的 USB 可提供电源、控制和流式音频数

据，便于轻松评估

应用

• AV 接收器

• 视频会议系统
• IP 网络摄像头

• 扬声器
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1 评估模块概述

1.1 引言

TAx5x42EVM 是一款评估模块 (EVM)，用于演示 TAx5x42 系列器件的性能和功能。该系列包括表 1-1 中所示的器

件，表中列出了各款器件在性能和功能上的差异。

表 1-1. TAx5x42 硬件控制系列

器件 ADC DR (dB) DAC DR (dB) 功能

TAC5242 115 120 立体声编解码器

TAC5142 102 106 立体声编解码器

TAA5242 115 不适用 立体声 ADC

TAD5242 不适用 120 立体声 DAC

TAD5142 不适用 106 立体声 DAC

本用户指南介绍了 TAC5242EVM-K、TAC5142EVM-K、TAA5242EVM-K、TAD5242EVM-K 或 TAD5142EVM-K 
评估套件的功能，这些评估套件均可从德州仪器 ti.com 获取。

1.2 套件内容

• TAC5242、TAC5142、TAA5242、TAD5242 或 TAD5142 器件

• TAx5x42 EVM/子板

• AC-MB 控制器/主板

1.3 规格

TAx5x42EVM-K 评估模块 (EVM) 与 AC-MB 搭配使用，AC-MB 是一种柔性主板，用于为评估模块提供电源、控

制和数字音频数据。通过这两者，用户可以录制和播放音频信号。TAC5242、TAC5142、TAA5242、TAD5242 或 

TAD5142 器件的配置通过各种多功能引脚 (MD0 - MD6) 完成。

1.4 器件信息

• TAC5242，具有 115dB 动态范围 ADC 和 120dB 动态范围 DAC 的控制硬件低功耗立体声音频编解码器。

• TAC5142，具有 102dB 动态范围 ADC 和 106dB 动态范围 DAC 的硬件控制低功耗立体声音频编解码器。

• TAA5242，具有 115dB 动态范围的硬件控制低功耗立体声音频 ADC。

• TAD5242，具有 120dB 动态范围的硬件控制低功耗立体声音频 DAC。

• TAD5142，具有 106dB 动态范围的硬件控制低功耗立体声音频 DAC。
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2 硬件

2.1 设置

此评估套件由 TAx5x42EVM 子板和 AC-MB 控制器板组成。控制器板用于向评估模块提供电源、控制和数字音频

信号。子板包含 TAx5x42 器件及其输入输出连接。
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图 2-1. TAx5x42 EVM 方框图

2.2 AC-MB 设置

2.2.1 音频串行接口设置

AC-MB 通过通用串行总线 (USB)、光学、立体声插孔和外部音频串行接口 (ASI) 接头向评估模块提供数字音频信

号。图 2-2 展示了 AC-MB 上 ASI 布线的方框图。

图 2-2. AC-MB 音频接口方框图

AC-MB 上的开关 SW2 选择连接了 PCM6xx0EVM 的音频串行总线。在开关 SW2 旁边，有一个 AC-MB 的快速参

考表，用于识别音频串行接口源选项和开关设置。AC-MB 充当音频串行接口的控制器，具有三种不同的工作模

式：USB，光学或模拟，或外部 ASI。
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串行接口时钟和数据由 USB 接口提供。采样率和格式由操作系统上的 USB 音频类驱动程序确定。USB 音频接口

的默认设置为 32 位帧大小、48kHz 采样率、BCLK 和 FSYNC 比率为 256，格式为时分多路复用 (TDM)。

2.2.1.1 USB 模式

操作系统将 AC-MB 检测为音频器件，其名称为 TI USB Audio UAC2.0。图 2-3 展示了 USB 工作模式的 AC-MB 
音频设置。

图 2-3. AC-MB USB 音频设置

2.2.1.2 光学或辅助模拟音频输入

串行接口信号由 PCM9211 数字收发器提供，该收发器能够从模拟输入或光输入向 EVM 发送数字数据。同时，来

自 EVM 的数据可以通过光输出流式传输。

图 2-4 展示了光学和模拟工作模式的 AC-MB 音频设置。

图 2-4. AC-MB 光学或辅助模拟音频输入设置

AC-MB 的光输出以由所用输入源确定的格式流式传输在 EVM 上捕获的数据。当连接了光输入时，锁定 LED 必须

亮起，PCM9211 以由光输入帧确定的格式流式传输音频串行接口时钟。来自光输入的数字数据流式传输至评估模

块。如果未连接光输入，PCM9211 将捕获通过模拟输入提供的输入信号，并将此信号流式传输至评估模块。当数

字输入数模转换器 (DAC) 连接到 AC-MB 时，此功能会很有用，可提供模拟输入以进行快速评估。在辅助模拟音

频模式下，音频串行接口格式固定为 24 位、48kHz、I2S 模式。
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2.2.1.3 外部音频接口模式

在此模式下，评估板的音频串行接口时钟通过连接器 J7 从外部源提供。这一架构支持使用外部系统与评估板进行

通信，此类外部系统包括不同的主机处理器或测试设备 (Audio Precision®)。从 USB 接口和 PCM9211 生成的时

钟使用此设置进行隔离。图 2-5 展示了外部工作模式下的 AC-MB 音频设置。

图 2-5. AC-MB 外部音频接口设置

图 2-6 展示了如何连接外部音频接口。奇数引脚承载信号，而偶数引脚接地。

图 2-6. AC-MB 与外部音频串行接口的连接

2.2.2 AC-MB 电源

整个 EVM 系统由单一 5V 电源供电。然而，主板集成了不同的低压降稳压器 (LDO)，为主板的不同模块提供所需

的电源。图 2-7 展示了描述 AC-MB 电源结构的方框图。

USB Power
Selection

+5 V

USB Vbus

External

Power

+5-V Input

+3.3 V

+1.8 V

+1 V

Power-On Reset

IOVDD
Selection

IOVDD
IOVDD

+5 V

USB

+1.2 V

Power Rails

TO EVM

J9 J3

J4

J1

J5

图 2-7. AC-MB 的电源分配
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通过短接接头 J5（USB POWER），可以使用 USB 5V 电源 (VBUS) 从主机为 AC-MB 供电。此外，可以通过连

接到端子 J4（EXTERNAL POWER）的外部电源为 AC-MB 供电。接头 J5 必须处于打开状态，以便进行外部供

电操作。提供给评估模块的数字信号的 IOVDD 电压由主电源（USB 或外部）在主板上生成。

可用的电压电平为 1.2V、1.8V 和 3.3V，可通过 J9、J3 接头 IOVDD 进行选择。对于 1.2V 工作电压，将接头 J9 
的引脚 1 和接头 J3 的引脚 2 短接；对于 1.8V 工作电压，将接头 J3 的引脚 2 和 3 短接；对于 3.3V 工作电压，
将接头 J3 的引脚 1 和 2 短接。当主板完全通电且板载 LDO 的电源正常时，绿色电源 LED (D3) 亮起。USB 就绪 

LED 指示 AC-MB 和主机之间已成功建立 USB 通信。

2.3 TAx5x42EVM-K 硬件设置

2.3.1 TAx5x42 EVM 输入硬件设置

TAx5x42 评估模块具有多个输入配置选项，并提供了广泛的灵活性，允许用户在多种工作模式下评估器件。本节

重点介绍了不同的工作模式。

图 2-8. 通道 1 和 2 的 TAC5242/TAC5142/TAA5242 EVM 输入架构

IN1 和 IN2 输入架构允许快速配置这两个通道，以支持任何受支持的工作模式。TAx5x42 的 INxP 和 INxM 引脚可

以选择连接到板载麦克风，以便在交流或直流耦合模式下快速评估麦克风。有关跳线配置的详细信息，请参阅表 

2-1。

对于 TAD5242 或 TAD5142，未组装 IN1 和 IN2 元件。
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表 2-1. 输入跳线配置

输入端子 输入模式 已安装的跳线 未安装的跳线 输入摆幅 拓扑

IN1 线路输入差分，交流耦合 J8
J4、J5、J6、J11、

J12、J15、J16、J20、
J21

2VRMS

线路输入单端，交流耦合
J6、J8、J12 

(2-3)
J4、J5、J11、J15、

J16、J20、J21
1VRMS

线路输入差分，直流耦合 J15、J16
J4、J5、J6、J11、

J12、J20、J21、J8（不

使用 DUT MICBIAS）
2VRMS

线路输入单端，直流耦合
J6、J12 (2-3)、

J15、J16

J4、J5、J11、J20、
J21、J8（不使用 DUT 

MICBIAS）
1VRMS

板载驻极体电容式麦克风 
(ECM) 差分交流耦合

J4、J5、J8、
J11、J12 (1-2)

J6、J15、J16、J20、
J21

请参阅麦克风数
据表

板载驻极体电容式麦克风 
(ECM) 单端交流耦合

J4、J5、J8、
J11、J12 (2-3)

J6、J15、J16、J20、
J21

请参阅麦克风数
据表

板载驻极体电容式麦克风 
(ECM) 差分直流耦合

J4、J5、J8、
J11、J12 (1-2)、

J15、J16
J6、J20、J21 请参阅麦克风数

据表

板载驻极体电容式麦克风 
(ECM) 单端直流耦合

J4、J5、J8、
J11、J12 (2-3)、

J15、J16
J6、J20、J21 请参阅麦克风数

据表

IN2 线路输入差分，交流耦合 J8
J7、J9、J13、J14、

J17、J18、J22、J23、
J46

2VRMS

线路输入单端，交流耦合
J7、J8、J14 

(2-3)
J9、J13、J17、J18、

J22、J23、J46
1VRMS

线路输入差分，直流耦合 J17、J18
J7、J9、J13、J14、

J22、J23、J46、J8（不

使用 DUT MICBIAS）
2VRMS
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表 2-1. 输入跳线配置 （续）
输入端子 输入模式 已安装的跳线 未安装的跳线 输入摆幅 拓扑

线路输入单端，直流耦合
J7、J14 (2-3)、

J17、J18

J9、J13、J22、J23、
J46、J8（不使用 DUT 

MICBIAS）
1VRMS

板载模拟 MEMS 麦克风，交

流耦合
J8、J9、J46 J7、J13、J14、J17、

J18、J22、J23
请参阅麦克风数

据表

板载模拟 MEMS 麦克风，直

流耦合

J9、J17、J18、
J46

J7、J13、J14、J22、
J23、J8（不使用 DUT 

MICBIAS）

请参阅麦克风数
据表

2.3.1.1 线路输入

对于图 2-8 中所示的线路输入配置，TAx5x42 会捕获通过 RCA 端子 J2 (IN1)、J3 (IN2) 或者接头 J47 或 J48 提供

的音频信号。RCA 白色连接器与 INxP 连接，而 RCA 红色连接器与 INxM 连接。根据差分或单端配置，按照上面

的“输入跳线配置”表中所述相应地填充 J6 或 J7 跳线。交流/直流耦合模式下接受的输入为差分 2VRMS 满量程

音频信号，如果使用单端源，则支持 1VRMS 信号。

2.3.1.2 板载麦克风输入

对于图 2-8 中所示的板载麦克风输入配置，TAx5x42 会录制从位于电路板底部的麦克风 MK1 (ECM) 或 U5（模拟 

MEMS）捕获的音频。驻极体麦克风 (MK1) 连接到 IN1P/M，而 MICBIAS 用于为板载麦克风供电，因此必须安装

接头 J8。对于 MEMS 麦克风 (U5)，这可以配置为单端或差分输入，并连接到 IN2P/M。在板载麦克风使用过程

中，为了保持麦克风的性能，不得以任何方式连接 J2 或 J3。器件是否需要进行增益调整取决于麦克风灵敏度。

2.3.2 TAx5x42 EVM 输出硬件设置

TAx5x42 评估模块具有多个输出配置选项，并提供了灵活性，允许用户在多种不同的负载条件和配置下评估器

件。本节重点介绍了不同的配置。
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2.3.2.1 TAx5x42 模拟音频输出

EVM 模拟音频输出端口提供了交流/直流耦合、带滤波器/无滤波器路径选项，便于轻松评估。默认情况下不组装

滤波器元件。

图 2-9. TAC5242/TAC5142/TAD5242/TAD5142 EVM 输出架构

OUT1 和 OUT2 音频输出引脚具有与外部负载或板载负载的连接选项。通过一对 RCA 连接器（白色连接器来自 

OUTP，红色连接器来自 OUTM），用户能够以差分或单端方式连接到外部设备。如果需要单端配置，需要组装

跳线接头 J36 或 J37，而如果需要差分，则应移除这两个跳线接头。

使用开关 SW1，用户可以根据需要为每个输出对选择 16Ω、604Ω 或 10KΩ 的相应负载。这些电阻器用于快速

评估，并可以针对实际负载进行旁路。SW1 和输出 RCA 连接器位于左上方，如下面的图 2-10 所示。

表 2-2. SW1 引脚

SW1 引脚 负载配置 电阻额定值

1、4、7、10 16Ω 0.5W

2、5、8、11 604Ω 0.125W

3、6、9、12 10kΩ 0.4W

图 2-10. TAC5242/TAC5142/TAD5242/TAD5142 模拟输出连接

对于 TAA5242，未组装 OUT1 和 OUT2 元件。
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2.3.3 多功能硬件配置

这些硬件控制器件配置通过多功能器件引脚 MD0 到 MD6 进行设置，以下几节对此设置进行了介绍。

MD0

MD1

MD2

MD4

1

2

3

J71

1

2

3

J72

1

2

3

J74

IOVDD

IOVDD

IOVDD

GND

GND

GND

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

J70

TSW-105-07-G-D

GND GND

MD5

1

2

3

J75

IOVDD

GND

AVDD

22kR71

4.70kR70

AVDD

4.70kR72

AVDD

1 2

3 4

5 6

J73

TSW-103-08-G-D

CCLK

GND

IOVDD

MD3

图 2-11. 多功能引脚设置

2.3.3.1 MD0 硬件配置

MD0 可为所有器件型号设置编解码器模式以及不同的音频格式，如下表所示。

表 2-3. MD0 设置

设置 音频模式和格式

短接至 AVDD 电源 控制器 I2S

接地短路 目标 I2S

通过 4.7KOhm 短接至 AVDD 控制器 TDM

通过 22KOhm 短接至 AVDD 目标 LJ

通过 4.7KOhm 对地短路 目标 TDM

硬件 www.ti.com.cn
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2.3.3.2 MD1 和 MD2 硬件配置

MD1 和 MD2 设置为这些器件提供以下配置，如下表所示。

表 2-4. MD1 和 MD2 设置

MD1、
MD2

TAC5242 TAC5142 TAA5242（纯 ADC 型号） TAD5242/TAD5142（纯 DAC 
型号）

目标模式 控制器模式 目标模式 控制器模式 目标模式 控制器模式 目标模式 控制器模式

2'b00

AVDD=3.3V，
字长= 32，线

性相位抽取/插
值

帧速率= 
MCLK/256，
字长=32，对

于控制器 

I2S，
BCLK=64Fs，
BCLK=128Fs
（最高 

96K），对于

更高速率的控

制器 TDM，
BCLK=64Fs

AVDD=3.3V，
字长= 32，线

性相位抽取/插
值

帧速率= 
MCLK/256，
字长=32，对

于控制器 

I2S，
BCLK=64Fs，
BCLK=128Fs
（最高 

96K），对于

更高速率的控

制器 TDM，
BCLK=64Fs

AVDD=3.3V，
字长= 32，线

性相位抽取/插
值

帧速率= 
MCLK/256，
字长=32，对

于控制器 

I2S，
BCLK=64Fs，
BCLK=256Fs
（最高 

48KFs），
BCLK=128Fs
（最高 

96K），对于

更高速率的控

制器 TDM，
BCLK=64Fs

AVDD=3.3V，
字长= 32，线

性相位抽取/插
值

帧速率= 
MCLK/256，
字长=32，对

于控制器 

I2S，
BCLK=64Fs，
BCLK=256Fs
（最高 

48KFs），
BCLK=128Fs
（最高 

96K），对于

更高速率的控

制器 TDM，
BCLK=64Fs

2'b01

AVDD=1.8V，
字长= 32，线

性相位抽取/插
值

帧速率= 
MCLK/128，
字长=32，对

于控制器 

I2S，
BCLK=64Fs，
BCLK=128Fs
（最高 

96K），对于

更高速率的控

制器 TDM，
BCLK=64Fs

AVDD=1.8V，
字长= 32，线

性相位抽取/插
值

帧速率= 
MCLK/128，
字长=32，对

于控制器 

I2S，
BCLK=64Fs，
BCLK=128Fs
（最高 

96K），对于

更高速率的控

制器 TDM，
BCLK=64Fs

AVDD=1.8V，
字长= 32，线

性相位抽取/插
值

帧速率= 
MCLK/128，
字长=32，对

于控制器 

I2S，
BCLK=64Fs，
BCLK=256Fs
（最高 

48KFs），
BCLK=128Fs
（最高 

96KFs），对

于更高速率的

控制器 TDM，
BCLK=64Fs

AVDD=1.8V，
字长= 32，线

性相位抽取/插
值

帧速率= 
MCLK/128，
字长=32，对

于控制器 

I2S，
BCLK=64Fs，
BCLK=256Fs
（最高 

48KFs），
BCLK=128Fs
（最高 

96KFs），对

于更高速率的

控制器 TDM，
BCLK=64Fs

2'b10

AVDD=3.3V，
字长= 24，线

性相位抽取/插
值

帧速率

=96/88.2KSPS
，字长=32，
对于控制器 

I2S，
BCLK=64Fs，
对于控制器 

TDM，
BCLK=128FS

AVDD=3.3V，
字长= 24，线

性相位抽取/插
值

帧速率

=96/88.2KSPS
，字长=32，
对于控制器 

I2S，
BCLK=64Fs，
对于控制器 

TDM，
BCLK=128FS

AVDD=3.3V，
字长= 24，线

性相位抽取/插
值

帧速率

=96/88.2KSPS
，字长=32，
对于控制器 

I2S，
BCLK=64Fs，
对于控制器 

TDM，
BCLK=128FS

AVDD=3.3V，
字长= 24，线

性相位抽取/插
值

帧速率

=96/88.2KSPS
，字长=32，
对于控制器 

I2S，
BCLK=64Fs，
对于控制器 

TDM，
BCLK=128FS
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表 2-4. MD1 和 MD2 设置 （续）

MD1、
MD2

TAC5242 TAC5142 TAA5242（纯 ADC 型号） TAD5242/TAD5142（纯 DAC 
型号）

目标模式 控制器模式 目标模式 控制器模式 目标模式 控制器模式 目标模式 控制器模式

2'b11

AVDD=3.3V，
字长= 16，线

性相位抽取/插
值

帧速率 = 
48/44.1KSPS
，字长=32，
对于控制器 

I2S，
BCLK=64Fs，
对于控制器 

TDM，
BCLK=128FS

AVDD=3.3V，
字长= 16，线

性相位抽取/插
值

帧速率 = 
48/44.1KSPS
，字长=32，
对于控制器 

I2S，
BCLK=64Fs，
对于控制器 

TDM，
BCLK=128FS

AVDD=3.3V，
字长= 16，线

性相位抽取/插
值

帧速率 = 
48/44.1KSPS
，字长=32，
对于控制器 

I2S，
BCLK=64Fs，
对于控制器 

TDM，
BCLK=256FS

AVDD=3.3V，
字长= 16，线

性相位抽取/插
值

帧速率 = 
48/44.1KSPS
，字长=32，
对于控制器 

I2S，
BCLK=64Fs，
对于控制器 

TDM，
BCLK=256FS

2.3.3.3 MD3 硬件配置

MD3 设置为这些器件提供以下配置，如下表所示。

表 2-5. MD3 设置

MD3
TAC5242 TAC5142 TAA5242（纯 ADC 型号） TAD5242/TAD5142（纯 DAC 

型号）

目标模式 控制器模式 目标模式 控制器模式 目标模式 控制器模式 目标模式 控制器模式

1'b0

I2S/LJ 模式--> 
HPF=1Hz@48
KHz，快速充

电 =50ms 
TDM 模式--> 
插槽 0 和 1 为
数据，
HPF=1Hz@48
KHz 且快速充

电=50ms

MCLK 输入，
HPF=1Hz@48
kHz，快速充

电=50ms

I2S/LJ 模式--> 
HPF=1Hz@48
KHz，快速充

电 =50ms 
TDM 模式--> 
插槽 0 和 1 为
数据，
HPF=1Hz@48
KHz 且快速充

电=50ms

MCLK 输入，
HPF=1Hz@48
KHz，快速充

电=50ms

I2S/LJ 模式--> 
HPF=1Hz@48
KHz，快速充

电=50ms TDM 
模式--> 菊花链

禁用，
HPF=1Hz@48
KHz 且快速充

电=50ms

MCLK 输入，
HPF=1Hz@48
KHz，快速充

电=50ms

输出快速充电

已启用
MCLK 输入

1'b1

I2S/LJ 模式 --
> 
HPF=12Hz@4
8KHz，快速充

电 =12.5ms 
TDM 模式 --> 
插槽 2 和 3 为
数据，
HPF=1Hz@48
KHz 且快速充

电=50ms

MCLK 输入，
HPF=1Hz@48
KHz，快速充

电=50ms

I2S/LJ 模式 --
> 
HPF=12Hz@4
8KHz，快速充

电 =12.5ms 
TDM 模式 --> 
插槽 2 和 3 为
数据，
HPF=1Hz@48
KHz 且快速充

电=50ms

MCLK 输入，
HPF=1Hz@48
KHz，快速充

电=50ms

I2S/LJ 模式 --
> 
HPF=12Hz@4
8KHz，快速充

电 =12.5ms 
TDM 模式 --> 
菊花链启用，
HPF=1Hz@48
KHz 且快速充

电=50ms

MCLK 输入，
HPF=1Hz@48
KHz，快速充

电=50ms

输出快速充电

已禁用
MCLK 输入
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2.3.3.4 MD4 和 MD5 硬件配置

MD4 和 MD5 设置为这些器件提供以下配置，如下表所示。

表 2-6. MD4-MD5 设置

MD4、MD5
TAC5242 TAC5142 TAA5242（纯 ADC 型号） TAD5242/TAD5142（纯 DAC 

型号）

目标/控制器模式 目标/控制器模式 目标/控制器模式 目标/控制器模式

2'b00
ADC 差分（交流耦合，带 

50mV CM 容差），DAC 差分 

LO（最高性能）

ADC 差分（交流耦合，带 

50mV CM 容差），DAC 差分 

LO（最高性能）

ADC 差分（交流耦合，带 

50mV CM 容差） DAC 差分 LO（最高性能）

2'b01
ADC 差分（交流/直流耦合，
轨到轨 CM 容差)，DAC 差分

（高驱动负载）

ADC 差分（交流/直流耦合，
轨到轨 CM 容差)，DAC 差分

（高驱动负载）

ADC 差分（交流/直流耦合，
轨到轨 CM 容差） DAC 差分（高驱动负载）

2'b10 ADC SE、DAC SE LO ADC SE、DAC SE LO ADC SE DAC SE LO

2'b11 ADC SE，DAC 伪差分 HP ADC SE，DAC 伪差分 HP
ADC 差分（低功耗模式，交

流/直流耦合，轨到轨 CM 容
差）

DAC 伪差分 HP

2.3.3.5 MD6 (DIN/DOUT) 硬件配置

MD6 仅通过 DIN 和 DOUT 配置指定给 ADC 或 DAC 器件型号，如下表所示。

将 ADC 器件的 DIN 连接到 GND 或 IOVDD 以配置立体声或单声道 ADC。

将 DAC 器件的 DOUT 连接到 GND 或 IOVDD 以配置立体声或单声道 DAC。

对于 E1 EVM，连接是通过电路板上安装的 ADC 或 DAC 上的蓝线 完成的。

表 2-7. MD6 (DIN/DOUT)
纯 ADC 型号 (TAA5242/TAA5142) 纯 DAC 型号 (TAD5242/TAD5142)

功能目标模式 控制器模式 功能目标模式 控制器模式

DIN/DOUT

TDM 模式--> DIN=DAISY_DIN
I2S/LJ 模式-->
DIN=GND -> 立体声 ADC
DIN=IOVDD -> 单声道左 ADC

TDM 模式-->DOUT=Daisy_DOUT
I2S/LJ 模式-->
DOUT_IN=GND -> 立体声 DAC
DOUT_IN=IOVDD -> 单声道左 DAC
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3 软件

3.1 系统概述

Audio Input

Audio Output

Multi Function

图 3-1. 系统概述

3.2 配置示例

下面是配置该硬件控制器件以进行记录或播放的示例。

表 3-1. 配置示例

配置 MD0 MD1 MD2 MD3 MD4 MD5 MD6 (DIN/
DOUT)

记录路径 
(TAA5242)

目标 I2S、32 位、DIFF 交
流耦合、立体声

GND GND GND GND GND GND DIN = GND

播放路径 
(TAD5242)

目标 I2S、32 位、DIFF 线
路输出、立体声

GND GND GND GND GND GND DOUT = 
GND

软件 www.ti.com.cn

14 TAx5x42EVM-K 硬件控制评估模块 ZHCUBF1A – OCTOBER 2023 – REVISED DECEMBER 2023
提交文档反馈

English Document: SLAU904
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

https://www.ti.com.cn
https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/ZHCUBF1
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=ZHCUBF1A&partnum=TAA5242EVM-K
https://www.ti.com/lit/pdf/SLAU904


4 硬件设计文件

本节提供了每个 TAx5x42 EVM 型号的原理图、布局示例和物料清单 (BOM)。

4.1 原理图

TAC5242 EVM 原理图

图 4-1. TAC5242 EVM 主 DUT 原理图
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图 4-2. TAC5242 EVM 连接器和支持电路原理图
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TAC5142 EVM 原理图

图 4-3. TAC5142 EVM 主 DUT 原理图
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图 4-4. TAC5142 EVM 连接器和支持电路原理图
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TAA5242 EVM 原理图

图 4-5. TAA5242 EVM 主 DUT 原理图
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图 4-6. TAA5242 EVM 连接器和支持电路原理图
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TAD5242 EVM 原理图

图 4-7. TAD5242 EVM 主 DUT 原理图
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图 4-8. TAD5242 EVM 连接器和支持电路原理图
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TAD5142 EVM 原理图

图 4-9. TAD5142 EVM 主 DUT 原理图
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图 4-10. TAD5142 EVM 连接器和支持电路原理图
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4.2 PCB 布局

电路板布局布线包括顶部和底部丝印、顶层和底层布线、电源平面、2 个内部布局布线和接地层。该布局适用于所

有 TAx5x42 器件系列。

图 4-11. TAx5x42 EVM 顶部丝印 图 4-12. TAx5x42 EVM 顶层

图 4-13. TAx5x42 EVM 电源层 1 图 4-14. TAx5x42 EVM 电源层 2
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图 4-15. TAx5x42 EVM 接地层 1 图 4-16. TAx5x42 EVM 接地层 2

图 4-17. TAx5x42 EVM 信号层 1 图 4-18. TAx5x42 EVM 信号层 2
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图 4-19. TAx5x42 EVM 底层 图 4-20. TAx5x42 EVM 底部丝印
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4.3 物料清单 (BOM)
4.3.1 TAC5242 EVM 物料清单

表 4-1. 物料清单

位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商 备选器件型号 备选制造商

!PCB 1 印刷电路板 LPA005 不限

+1.8V、+3.3V、
+5V、AVDD、

DREG、IOVDD、

IOVDD-MB、VREF

8 测试点，微型，红色，TH 红色微型测试点 5000
Keystone 
Electronics

BCLK、
CLK_OUT、
DAISY、DIN、

DOUT、FSYNC、

GPO、MD0、
MD1、MD2、
MD3、MD4、MD5

13 测试点，微型，白色，TH 白色微型测试点 5002
Keystone 
Electronics

C2 1 1uF
电容，陶瓷，1µF，35V，
+/-10%，X7R，0603

0603
C1608X7R1V105K
080AC

TDK

C4、C5、C7、C8 4 电容，陶瓷，10UF，16V，X5R，
0603 0603（公制 1608）

C1608X5R1C106
M080AB

TDK Corporation

C10、C12、C13 3 10µF
电容，陶瓷，10µF，16V，
+/-10%，X7R，0805

0805
EMK212BB7106K
G-T

Taiyo Yuden（太阳

诱电）

C11、C14、C15、
C28、C34

5 0.1µF
电容，陶瓷，0.1uF，16V，
+/-10%，X7R，0402

0402 8.85012E+11 Wurth Elektronik

C17、C27、C29、
C30

4 1uF
电容，陶瓷，1μF，16V，
+/-10%，X7R，0603

0603 8.85012E+11 Wurth Elektronik

C18、C19、C20、
C21

4 47µF
电容，钽，47μF，10V，
+/-10%，0.5Ω，SMD

3528-21
TPSB476K010R05
00

AVX

D1 1
28V 钳位 25A (8/20µs) Ipp Tv 二极

管表面贴装 8-SOIC
SOIC8 ITA18B1RL STMicroelectronics

D2 1 绿色 LED，绿色，SMD LED_0805 LTST-C170KGKT Lite-On
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表 4-1. 物料清单 （续）
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商 备选器件型号 备选制造商

GND1、GND2、
GND3、GND4、
GND5、GND6、
GND7、GND8、
GND9、GND10

10 测试点，微型，黑色，TH 黑色微型测试点 5001
Keystone 
Electronics

H1、H2 2
小尼龙六角螺母，0.10 厚，外径 

0.250，螺纹 4-40

六角螺母，4-40 螺
纹，250 英寸封头直

径

9605 Keystone

H3、H4 2 六角螺柱 4-40 尼龙 3/4 英寸
六角螺柱 4-40 尼龙 

3/4 英寸
4804 Keystone

IN1M、IN1P、
IN2M、IN2P、
MICBIAS、
OUT1M、OUT1P、
OUT2M、OUT2P

9 测试点，微型，白色，TH 绿色微型测试点 5116 Keystone

J2、J3、J38、J39 4
3.20mm ID，9.00mm OD (RCA) 
唱机 (RCA) 插孔单声道连接器焊接

CONN_RCA_DUAL RCJ-2223 CUI 器件

J4、J5、J6、J7、
J8、J9、J11、
J13、J15、J16、
J17、J18、J19、
J20、J21、J22、
J23、J31、J32、
J33、J34、J36、
J37、J46、J59、
J60、J61、J62

28 接头，100mil，2x1，镀金，TH 2x1 接头 TSW-102-07-G-S Samtec

J12、J14、J24、
J28、J29、J30、
J47、J48、J49、
J50、J71、J72、
J74、J75、J76

15 接头，100mil，3x1，金，TH 3x1 接头 TSW-103-07-G-S Samtec

J35 1 音频插孔 3.5mm 4COND，SMT
音频插孔 3.5mm 
4COND，SMT

SJ-43516-SMT-TR CUI Inc.
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表 4-1. 物料清单 （续）
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商 备选器件型号 备选制造商

J40 1
连接器，接头，高速，20 对，
SMT

QTE-020-01-X-D-A QTE-020-01-L-D-A Samtec

J54、J55、J56、
J57

4 接头，2.54mm，2x2，金，TH
接头，2.54mm，
2x2，TH

PBC02DAAN Sullins Connector 
Solutions

J70 1 接头，100mil，5x2，金，TH 5x2 接头 TSW-105-07-G-D Samtec

J73 1 接头，2.54mm，3x2，金，TH
接头，2.54mm，
3x2，TH

TSW-103-08-G-D Samtec

J77 1 接头，100mil，4x2，金，TH 4x2 接头 TSW-104-07-G-D Samtec

LBL1 1
热转印打印标签，0.650"（宽）x 
0.200"（高）- 10,000/卷

PCB 标签， 0.650 x 
0.200 英寸

THT-14-423-10 Brady

MK1 1
麦克风，电容式，模拟，全

向，-42dB，TH
6mm DIA

POM-2242P-C33-
R

PUI 音频

R1、R2、R3、R4 4 1.1k
电阻，1.1k，5%，0.1W，AEC-
Q200 0 级，0603

0603
CRCW06031K10J
NEA

Vishay-Dale

R5、R6、R7、R8 4 10.0k
电阻，10.0k，1%，0.1W，AEC-
Q200 0 级，0603

0603
RMCF0603FT10K
0

Stackpole 
Electronics Inc

R9、R10、R11、
R12

4 0 电阻，0，5%，0.05W，0201 0201
CRCW02010000Z
0ED

Vishay-Dale

R13、R14、R15、
R16

4 0
电阻，0，0%，0.25W，AEC-
Q200 0 级，0603

0603
RCS06030000Z0E
A

Vishay-Dale

R21、R24、R27、
R30

4 16 电阻，16.0，1%，0.5W，0805 0805 ERJ-P06F16R0V Panasonic

R22、R25、R28、
R31

4 604
电阻，604，1%，0.125W，AEC-
Q200 0 级，0805

0805
CRCW0805604RF
KEA

Vishay-Dale

R23、R26、R29、
R32

4
电阻，SMD，10KΩ，5%，
0.4W，0805

0805 ESR10EZPJ103
Rohm 
Semiconductor

R38 1 442
电阻，442，1%，0.1W，AEC-
Q200 0 级，0603

0603
CRCW0603442RF
KEA

Vishay-Dale

R43、R44 2 100kΩ
电阻，POT，碳素元件，100kΩ，
20%，1/20W/1/40W，PC 引脚，
通孔

PTH_POT_9MM50_
24MM65

PTD902-2015F-
B104

Bourns
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表 4-1. 物料清单 （续）
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商 备选器件型号 备选制造商

R45 1 10k
10kΩ ±5% 0.063W，1/16W 片上

电阻 0402（公制 1005），防潮厚

膜

0402
RC0402JR-1310K
L

Yageo

R70、R72 2 4.70k
电阻，4.70k，0.1%，0.125W，
0805

0805
RG2012P-472-B-
T5

Susumu Co Ltd

R71 1 22k
电阻，22k，5%，0.125W，AEC-
Q200 0 级，0805

0805
CRCW080522K0J
NEA

Vishay-Dale

SH1、SH2、SH3、
SH5、SH6、SH7、
SH8、SH9、
SH10、SH11、
SH12、SH13、
SH15、SH16、
SH17、SH18、
SH19、SH20、
SH21、SH22、
SH23、SH24、
SH27、SH28、
SH29、SH30、
SH31、SH32、
SH33、SH34、
SH35、SH36、
SH37、SH38、
SH39、SH40、
SH41、SH42、
SH43、SH44、
SH45、SH46、
SH47、SH48、
SH49、SH50

46 1x2 分流器，100mil，镀金，黑色 分流器 SNT-100-BK-G Samtec 969102-0000-DA 3M

SW1 1 DIP 开关 SPST 12 档穿孔滑动

（标准）执行器 50mA 24VDC
DIP24 206-12ST CTS

U1 1 TAC5242IRGER VQFN24 TAC5242IRGER 德州仪器 (TI)

U3 1
500mA、低 IQ、高 PSRR、双通

道低压降 (LDO) 稳压器 10-WSON 
-40 至 125

WSON10
TLV751180330PD
SQR

德州仪器 (TI)
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表 4-1. 物料清单 （续）
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商 备选器件型号 备选制造商

U5 1
大约 7Hz 至 36kHz 模拟麦克风 

MEMS（芯片）大约 2.3V 至 3.6V 
全向 (-44dB ± 0.5dB SPL) 焊盘

LGA SPH8878LR5H-1 Knowles SPH1878LR5H-C Knowles

C22、C23、C24、
C25

0 0.047µF
电容，陶瓷，0.047uF，50V，
+/-10%，X7R，0603

0603
C1608X7R1H473
K080AA

TDK

FID1、FID2、
FID3、FID4、
FID5、FID6

0 基准标记。没有需要购买或安装的

元件。
不适用 不适用 不适用

J52、J53、J78、
J79

0 接头，100mil，2x1，镀金，TH 2x1 接头 TSW-102-07-G-S Samtec

R17、R18、R19、
R20

0 100 电阻，100，1%，0.1W，0603 0603
RC0603FR-07100
RL

Yageo

R34，R36 0 48.7k
电阻，48.7kΩ，1%，0.125W，
AEC-Q200 0 级，0805

0805
CRCW080548K7F
KEA

Vishay-Dale

R35 0 21.5k
电阻，21.5kΩ，1%，0.125W，
AEC-Q200 0 级，0805

0805
CRCW080521K5F
KEA

Vishay-Dale

R37 0 9.76k
电阻，9.76kΩ，1%，0.125W，
AEC-Q200 0 级，0805

0805
CRCW08059K76F
KEA

Vishay-Dale

SH4、SH14、
SH25、SH26

0 1x2 分流器，100mil，镀金，黑色 分流器 SNT-100-BK-G Samtec 969102-0000-DA 3M
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4.3.2 TAC5142 EVM 物料清单

表 4-2. 物料清单

位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商 备选器件型号 备选制造商

!PCB 1 印刷电路板 LPA005 不限

+1.8V、+3.3V、
+5V、AVDD、

DREG、IOVDD、

IOVDD-MB、
VREF

8 测试点，微型，红色，TH 红色微型测试点 5000
Keystone 
Electronics

BCLK、
CLK_OUT、
DAISY、DIN、

DOUT、FSYNC、

GPO、MD0、
MD1、MD2、
MD3、MD4、MD5

13 测试点，微型，白色，TH 白色微型测试点 5002
Keystone 
Electronics

C2 1 1uF 电容，陶瓷，1µF，35V，
+/-10%，X7R，0603 0603

C1608X7R1V105K08
0AC

TDK

C4、C5、C7、C8 4 电容，陶瓷，10UF，16V，X5R，
0603 0603（公制 1608）

C1608X5R1C106M08
0AB

TDK Corporation

C10、C12、C13 3 10µF
电容，陶瓷，10µF，16V，
+/-10%，X7R，0805

0805 EMK212BB7106KG-T
Taiyo Yuden（太阳

诱电）

C11、C14、C15、
C28、C34

5 0.1µF
电容，陶瓷，0.1uF，16V，
+/-10%，X7R，0402

0402 8.85012E+11 Wurth Elektronik

C17、C27、C29、
C30

4 1uF
电容，陶瓷，1μF，16V，
+/-10%，X7R，0603

0603 8.85012E+11 Wurth Elektronik

C18、C19、C20、
C21 4 47µF

电容，钽，47μF，10V，+/-10%，
0.5Ω，SMD

3528-21 TPSB476K010R0500 AVX

D1 1 28V 钳位 25A (8/20µs) Ipp Tv 二极

管表面贴装 8-SOIC
SOIC8 ITA18B1RL STMicroelectronics

D2 1 绿色 LED，绿色，SMD LED_0805 LTST-C170KGKT Lite-On
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表 4-2. 物料清单 （续）
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商 备选器件型号 备选制造商

GND1、GND2、
GND3、GND4、
GND5、GND6、
GND7、GND8、
GND9、GND10

10 测试点，微型，黑色，TH 黑色微型测试点 5001
Keystone 
Electronics

H1、H2 2
小尼龙六角螺母，0.10 厚，外径 

0.250，螺纹 4-40

六角螺母，4-40 螺
纹，250 英寸封头直

径

9605 Keystone

H3、H4 2 六角螺柱 4-40 尼龙 3/4 英寸
六角螺柱 4-40 尼龙 

3/4 英寸
4804 Keystone

IN1M、IN1P、
IN2M、IN2P、
MICBIAS、
OUT1M、

OUT1P、
OUT2M、OUT2P

9 测试点，微型，白色，TH 绿色微型测试点 5116 Keystone

J2、J3、J38、J39 4
3.20mm ID，9.00mm OD (RCA) 唱
机 (RCA) 插孔单声道连接器焊接

CONN_RCA_DUAL RCJ-2223 CUI 器件

J4、J5、J6、J7、
J8、J9、J11、
J13、J15、J16、
J17、J18、J19、
J20、J21、J22、
J23、J31、J32、
J33、J34、J36、
J37、J46、J59、
J60、J61、J62

28 接头，100mil，2x1，镀金，TH 2x1 接头 TSW-102-07-G-S Samtec

J12、J14、J24、
J28、J29、J30、
J47、J48、J49、
J50、J71、J72、
J74、J75、J76

15 接头，100mil，3x1，金，TH 3x1 接头 TSW-103-07-G-S Samtec

J35 1 音频插孔 3.5mm 4COND，SMT
音频插孔 3.5mm 
4COND，SMT

SJ-43516-SMT-TR CUI Inc.
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表 4-2. 物料清单 （续）
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商 备选器件型号 备选制造商

J40 1 连接器，接头，高速，20 对，SMT QTE-020-01-X-D-A QTE-020-01-L-D-A Samtec

J54、J55、J56、
J57

4 接头，2.54mm，2x2，金，TH
接头，2.54mm，
2x2，TH

PBC02DAAN
Sullins Connector 
Solutions

J70 1 接头，100mil，5x2，金，TH 5x2 接头 TSW-105-07-G-D Samtec

J73 1 接头，2.54mm，3x2，金，TH
接头，2.54mm，
3x2，TH

TSW-103-08-G-D Samtec

J77 1 接头，100mil，4x2，金，TH 4x2 接头 TSW-104-07-G-D Samtec

LBL1 1
热转印打印标签，0.650"（宽）x 
0.200"（高）- 10,000/卷

PCB 标签， 0.650 x 
0.200 英寸

THT-14-423-10 Brady

MK1 1
麦克风，电容式，模拟，全

向，-42dB，TH
6mm DIA POM-2242P-C33-R PUI 音频

R1、R2、R3、R4 4 1.1k
电阻，1.1k，5%，0.1W，AEC-
Q200 0 级，0603

0603
CRCW06031K10JNE
A

Vishay-Dale

R5、R6、R7、R8 4 10.0k
电阻，10.0k，1%，0.1W，AEC-
Q200 0 级，0603

0603 RMCF0603FT10K0
Stackpole 
Electronics Inc

R9、R10、R11、
R12

4 0 电阻，0，5%，0.05W，0201 0201
CRCW02010000Z0E
D

Vishay-Dale

R13、R14、R15、
R16

4 0
电阻，0，0%，0.25W，AEC-
Q200 0 级，0603

0603 RCS06030000Z0EA Vishay-Dale

R21、R24、R27、
R30

4 16 电阻，16.0，1%，0.5W，0805 0805 ERJ-P06F16R0V Panasonic

R22、R25、R28、
R31

4 604
电阻，604，1%，0.125W，AEC-
Q200 0 级，0805

0805
CRCW0805604RFKE
A

Vishay-Dale

R23、R26、R29、
R32

4
电阻，SMD，10KΩ，5%，
0.4W，0805

0805 ESR10EZPJ103
Rohm 
Semiconductor

R38 1 442
电阻，442，1%，0.1W，AEC-
Q200 0 级，0603

0603
CRCW0603442RFKE
A

Vishay-Dale

R43、R44 2 100kΩ
电阻，POT，碳素元件，100kΩ，
20%，1/20W/1/40W，PC 引脚，
通孔

PTH_POT_9MM50_
24MM65 PTD902-2015F-B104 Bourns
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表 4-2. 物料清单 （续）
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商 备选器件型号 备选制造商

R45 1 10k
10kΩ ±5% 0.063W，1/16W 片上

电阻 0402（公制 1005），防潮厚

膜

0402 RC0402JR-1310KL Yageo

R70、R72 2 4.70k
电阻，4.70k，0.1%，0.125W，
0805

0805 RG2012P-472-B-T5 Susumu Co Ltd

R71 1 22k
电阻，22k，5%，0.125W，AEC-
Q200 0 级，0805

0805
CRCW080522K0JNE
A

Vishay-Dale

SH1、SH2、
SH3、SH5、
SH6、SH7、
SH8、SH9、
SH10、SH11、
SH12、SH13、
SH15、SH16、
SH17、SH18、
SH19、SH20、
SH21、SH22、
SH23、SH24、
SH27、SH28、
SH29、SH30、
SH31、SH32、
SH33、SH34、
SH35、SH36、
SH37、SH38、
SH39、SH40、
SH41、SH42、
SH43、SH44、
SH45、SH46、
SH47、SH48、
SH49、SH50

46 1x2 分流器，100mil，镀金，黑色 分流器 SNT-100-BK-G Samtec 969102-0000-DA 3M

SW1 1 DIP 开关 SPST 12 档穿孔滑动（标

准）执行器 50mA 24VDC
DIP24 206-12ST CTS

U1 1 TAC5142IRGER VQFN24 TAC5142IRGER 德州仪器 (TI)

硬件设计文件 www.ti.com.cn

36 TAx5x42EVM-K 硬件控制评估模块 ZHCUBF1A – OCTOBER 2023 – REVISED DECEMBER 2023
提交文档反馈

English Document: SLAU904
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated

https://www.ti.com.cn
https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/ZHCUBF1
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=ZHCUBF1A&partnum=TAA5242EVM-K
https://www.ti.com/lit/pdf/SLAU904


表 4-2. 物料清单 （续）
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商 备选器件型号 备选制造商

U3 1
500mA、低 IQ、高 PSRR、双通道

低压降 (LDO) 稳压器 10-WSON 
-40 至 125

WSON10
TLV751180330PDSQ
R

德州仪器 (TI)

U5 1
大约 7Hz 至 36kHz 模拟麦克风 

MEMS（芯片）大约 2.3V 至 3.6V 
全向 (-44dB ± 0.5dB SPL) 焊盘

LGA SPH8878LR5H-1 Knowles SPH1878LR5H-C Knowles

C22、C23、C24、
C25

0 0.047µF
电容，陶瓷，0.047uF，50V，
+/-10%，X7R，0603

0603
C1608X7R1H473K08
0AA

TDK

FID1、FID2、
FID3、FID4、
FID5、FID6

0 基准标记。没有需要购买或安装的

元件。
不适用 不适用 不适用

J52、J53、J78、
J79

0 接头，100mil，2x1，镀金，TH 2x1 接头 TSW-102-07-G-S Samtec

R17、R18、R19、
R20

0 100 电阻，100，1%，0.1W，0603 0603 RC0603FR-07100RL Yageo

R34，R36 0 48.7k
电阻，48.7kΩ，1%，0.125W，
AEC-Q200 0 级，0805

0805
CRCW080548K7FKE
A

Vishay-Dale

R35 0 21.5k
电阻，21.5kΩ，1%，0.125W，
AEC-Q200 0 级，0805

0805
CRCW080521K5FKE
A

Vishay-Dale

R37 0 9.76k
电阻，9.76kΩ，1%，0.125W，
AEC-Q200 0 级，0805

0805
CRCW08059K76FKE
A

Vishay-Dale

SH4、SH14、
SH25、SH26

0 1x2 分流器，100mil，镀金，黑色 分流器 SNT-100-BK-G Samtec 969102-0000-DA 3M
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4.3.3 TAA5242 EVM 物料清单

表 4-3. 物料清单

位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商 备选器件型号 备选制造商

!PCB 1 印刷电路板 LPA005 不限

+1.8V、+3.3V、
+5V、AVDD、

DREG、IOVDD、

IOVDD-MB、VREF

8 测试点，微型，红色，TH 红色微型测试点 5000
Keystone 
Electronics

BCLK、CLK_OUT、
DAISY、DIN、

DOUT、FSYNC、

GPO、MD0、
MD1、MD2、
MD3、MD4、MD5

13 测试点，微型，白色，TH 白色微型测试点 5002
Keystone 
Electronics

C2 1 1uF
电容，陶瓷，1µF，35V，
+/-10%，X7R，0603

0603
C1608X7R1V105K0
80AC

TDK

C4、C5、C7、C8 4 电容，陶瓷，10UF，16V，X5R，
0603 0603（公制 1608）

C1608X5R1C106M0
80AB

TDK Corporation

C10、C12、C13 3 10µF
电容，陶瓷，10µF，16V，
+/-10%，X7R，0805

0805
EMK212BB7106KG-
T

Taiyo Yuden（太阳

诱电）

C11、C14、C15、
C28、C34

5 0.1µF
电容，陶瓷，0.1uF，16V，
+/-10%，X7R，0402

0402 8.85012E+11 Wurth Elektronik

C17、C27、C29、
C30

4 1uF 电容，陶瓷，1μF，16V，
+/-10%，X7R，0603 0603 8.85012E+11 Wurth Elektronik

D1 1 28V 钳位 25A (8/20µs) Ipp Tv 二极

管表面贴装 8-SOIC
SOIC8 ITA18B1RL STMicroelectronics

D2 1 绿色 LED，绿色，SMD LED_0805 LTST-C170KGKT Lite-On

GND1、GND2、
GND3、GND4、
GND5、GND6、
GND7、GND8、
GND9、GND10

10 测试点，微型，黑色，TH 黑色微型测试点 5001
Keystone 
Electronics

H1、H2 2
小尼龙六角螺母，0.10 厚，外径 

0.250，螺纹 4-40
六角螺母，4-40 螺
纹，250 英寸封头直径

9605 Keystone
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表 4-3. 物料清单 （续）
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商 备选器件型号 备选制造商

H3、H4 2 六角螺柱 4-40 尼龙 3/4 英寸
六角螺柱 4-40 尼龙 

3/4 英寸
4804 Keystone

IN1M、IN1P、
IN2M、IN2P、
MICBIAS

5 测试点，微型，白色，TH 绿色微型测试点 5116 Keystone

J2，J3 2
3.20mm ID，9.00mm OD (RCA) 
唱机 (RCA) 插孔单声道连接器焊接

CONN_RCA_DUAL RCJ-2223 CUI 器件

J4、J5、J6、J7、
J8、J9、J11、J13、
J15、J16、J17、
J18、J19、J20、
J21、J22、J23、
J46、J59、J60、
J61、J62

22 接头，100mil，2x1，镀金，TH 2x1 接头 TSW-102-07-G-S Samtec

J12、J14、J24、
J47、J48、J71、
J72、J74、J76

9 接头，100mil，3x1，金，TH 3x1 接头 TSW-103-07-G-S Samtec

J40 1 连接器，接头，高速，20 对，SMT QTE-020-01-X-D-A QTE-020-01-L-D-A Samtec

J70 1 接头，100mil，5x2，金，TH 5x2 接头 TSW-105-07-G-D Samtec

J73 1 接头，2.54mm，3x2，金，TH
接头，2.54mm，
3x2，TH

TSW-103-08-G-D Samtec

J77 1 接头，100mil，4x2，金，TH 4x2 接头 TSW-104-07-G-D Samtec

LBL1 1
热转印打印标签，0.650"（宽）x 
0.200"（高）- 10,000/卷

PCB 标签， 0.650 x 
0.200 英寸

THT-14-423-10 Brady

MK1 1
麦克风，电容式，模拟，全

向，-42dB，TH
6mm DIA POM-2242P-C33-R PUI 音频

R1、R2、R3、R4 4 1.1k
电阻，1.1k，5%，0.1W，AEC-
Q200 0 级，0603

0603
CRCW06031K10JN
EA

Vishay-Dale

R5、R6、R7、R8 4 10.0k
电阻，10.0k，1%，0.1W，AEC-
Q200 0 级，0603

0603 RMCF0603FT10K0
Stackpole 
Electronics Inc

R9、R10、R11、
R12

4 0 电阻，0，5%，0.05W，0201 0201
CRCW02010000Z0
ED

Vishay-Dale
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表 4-3. 物料清单 （续）
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商 备选器件型号 备选制造商

R13、R14、R15、
R16

4 0
电阻，0，0%，0.25W，AEC-
Q200 0 级，0603

0603 RCS06030000Z0EA Vishay-Dale

R38 1 442
电阻，442，1%，0.1W，AEC-
Q200 0 级，0603

0603
CRCW0603442RFK
EA

Vishay-Dale

R43、R44 2 100kΩ
电阻，POT，碳素元件，100kΩ，
20%，1/20W/1/40W，PC 引脚，
通孔

PTH_POT_9MM50_2
4MM65

PTD902-2015F-
B104

Bourns

R45 1 10k
10kΩ ±5% 0.063W，1/16W 片上

电阻 0402（公制 1005），防潮厚

膜

0402 RC0402JR-1310KL Yageo

R70、R72 2 4.70k
电阻，4.70k，0.1%，0.125W，
0805

0805 RG2012P-472-B-T5 Susumu Co Ltd

R71 1 22k
电阻，22k，5%，0.125W，AEC-
Q200 0 级，0805

0805
CRCW080522K0JN
EA

Vishay-Dale

SH1、SH2、SH3、
SH5、SH6、SH7、
SH8、SH9、
SH10、SH11、
SH12、SH13、
SH15、SH16、
SH17、SH18、
SH19、SH20、
SH21、SH22、
SH23、SH24、
SH27、SH28、
SH42、SH43、
SH44、SH45、
SH46、SH47、
SH48、SH49

32 1x2 分流器，100mil，镀金，黑色 分流器 SNT-100-BK-G Samtec 969102-0000-DA 3M

U1 1 Sirius 引脚控制低压立体声 VQFN24 TAA5242IRGER 德州仪器 (TI)

U3 1
500mA、低 IQ、高 PSRR、双通道

低压降 (LDO) 稳压器 10-WSON 
-40 至 125

WSON10
TLV751180330PDS
QR

德州仪器 (TI)
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表 4-3. 物料清单 （续）
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商 备选器件型号 备选制造商

U5 1
大约 7Hz 至 36kHz 模拟麦克风 

MEMS（芯片）大约 2.3V 至 3.6V 
全向 (-44dB ± 0.5dB SPL) 焊盘

LGA SPH8878LR5H-1 Knowles SPH1878LR5H-C Knowles

C18、C19、C20、
C21

0 47µF
电容，钽，47μF，10V，
+/-10%，0.5Ω，SMD

3528-21
TPSB476K010R050
0

AVX

C22、C23、C24、
C25

0 0.047µF
电容，陶瓷，0.047uF，50V，
+/-10%，X7R，0603

0603
C1608X7R1H473K0
80AA

TDK

FID1、FID2、
FID3、FID4、
FID5、FID6

0 基准标记。没有需要购买或安装的

元件。
不适用 不适用 不适用

J28、J29、J30、
J49、J50、J75

0 接头，100mil，3x1，金，TH 3x1 接头 TSW-103-07-G-S Samtec

J31、J32、J33、
J34、J36、J37、
J52、J53、J78、
J79

0 接头，100mil，2x1，镀金，TH 2x1 接头 TSW-102-07-G-S Samtec

J35 0 音频插孔 3.5mm 4COND，SMT
音频插孔 3.5mm 
4COND，SMT

SJ-43516-SMT-TR CUI Inc.

J38、J39 0
3.20mm ID，9.00mm OD (RCA) 
唱机 (RCA) 插孔单声道连接器焊接

CONN_RCA_DUAL RCJ-2223 CUI 器件

J54、J55、J56、
J57

0 接头，2.54mm，2x2，金，TH
接头，2.54mm，
2x2，TH

PBC02DAAN
Sullins Connector 
Solutions

OUT1M、OUT1P、
OUT2M、OUT2P

0 测试点，微型，白色，TH 绿色微型测试点 5116 Keystone

R17、R18、R19、
R20

0 100 电阻，100，1%，0.1W，0603 0603
RC0603FR-07100R
L

Yageo

R21、R24、R27、
R30

0 16 电阻，16.0，1%，0.5W，0805 0805 ERJ-P06F16R0V Panasonic

R22、R25、R28、
R31

0 604
电阻，604，1%，0.125W，AEC-
Q200 0 级，0805

0805
CRCW0805604RFK
EA

Vishay-Dale

R23、R26、R29、
R32

0
电阻，SMD，10KΩ，5%，
0.4W，0805

0805 ESR10EZPJ103
Rohm 
Semiconductor
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表 4-3. 物料清单 （续）
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商 备选器件型号 备选制造商

R34，R36 0 48.7k
电阻，48.7kΩ，1%，0.125W，
AEC-Q200 0 级，0805

0805
CRCW080548K7FK
EA

Vishay-Dale

R35 0 21.5k
电阻，21.5kΩ，1%，0.125W，
AEC-Q200 0 级，0805

0805
CRCW080521K5FK
EA

Vishay-Dale

R37 0 9.76k
电阻，9.76kΩ，1%，0.125W，
AEC-Q200 0 级，0805

0805
CRCW08059K76FK
EA

Vishay-Dale

SH4、SH14、
SH25、SH26、
SH29、SH30、
SH31、SH32、
SH33、SH34、
SH35、SH36、
SH37、SH38、
SH39、SH40、
SH41、SH50

0 1x2 分流器，100mil，镀金，黑色 分流器 SNT-100-BK-G Samtec 969102-0000-DA 3M

SW1 0 DIP 开关 SPST 12 档穿孔滑动（标

准）执行器 50mA 24VDC
DIP24 206-12ST CTS
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4.3.4 TAD5242 EVM 物料清单

表 4-4. 物料清单

位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商 备选器件型号 备选制造商

!PCB 1 印刷电路板 LPA005 不限

+1.8V、+3.3V、
+5V、AVDD、

DREG、IOVDD、

IOVDD-MB、VREF

8 测试点，微型，红色，TH 红色微型测试点 5000
Keystone 
Electronics

BCLK、CLK_OUT、
DAISY、DIN、

DOUT、FSYNC、

GPO、MD0、
MD1、MD2、MD3、
MD4、MD5

13 测试点，微型，白色，TH 白色微型测试点 5002
Keystone 
Electronics

C2 1 1uF
电容，陶瓷，1µF，35V，+/-10%，
X7R，0603

0603
C1608X7R1V105K
080AC

TDK

C10、C12、C13 3 10µF
电容，陶瓷，10µF，16V，
+/-10%，X7R，0805

0805
EMK212BB7106K
G-T

Taiyo Yuden（太阳

诱电）

C11、C14、C15、
C28

4 0.1uF
电容，陶瓷，0.1uF，16V，
+/-10%，X7R，0402

0402 8.85012E+11 Wurth Elektronik

C17、C27、C29、
C30

4 1uF
电容，陶瓷，1μF，16V，
+/-10%，X7R，0603

0603 8.85012E+11 Wurth Elektronik

C18、C19、C20、
C21

4 47µF
电容，钽，47μF，10V，+/-10%，
0.5Ω，SMD

3528-21
TPSB476K010R05
00

AVX

D2 1 绿色 LED，绿色，SMD LED_0805 LTST-C170KGKT Lite-On

FID1、FID2、
FID3、FID4、
FID5、FID6

6 基准标记。没有需要购买或安装的

元件。
不适用 不适用 不适用

GND1、GND2、
GND3、GND4、
GND5、GND6、
GND7、GND8、
GND9、GND10

10 测试点，微型，黑色，TH 黑色微型测试点 5001
Keystone 
Electronics
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表 4-4. 物料清单 （续）
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商 备选器件型号 备选制造商

H1、H2 2
小尼龙六角螺母，0.10 厚，外径 

0.250，螺纹 4-40

六角螺母，4-40 螺
纹，250 英寸封头直

径

9605 Keystone

H3、H4 2 六角螺柱 4-40 尼龙 3/4 英寸
六角螺柱 4-40 尼龙 

3/4 英寸
4804 Keystone

J8、J19、J31、
J32、J33、J34、
J36、J37、J52、
J53、J59、J60、
J61、J62、J78、
J79

16 接头，100mil，2x1，镀金，TH 2x1 接头 TSW-102-07-G-S Samtec

J24、J28、J29、
J30、J49、J50、
J71、J72、J74、
J75、J76

11 接头，100mil，3x1，金，TH 3x1 接头 TSW-103-07-G-S Samtec

J35 1 音频插孔 3.5mm 4COND，SMT
音频插孔 3.5mm 
4COND，SMT

SJ-43516-SMT-TR CUI Inc.

J38、J39 2
3.20mm ID，9.00mm OD (RCA) 唱
机 (RCA) 插孔单声道连接器焊接

CONN_RCA_DUAL RCJ-2223 CUI 器件

J40 1 连接器，接头，高速，20 对，SMT QTE-020-01-X-D-A QTE-020-01-L-D-A Samtec

J54、J55、J56、
J57 4 接头，2.54mm，2x2，金，TH 接头，2.54mm，

2x2，TH PBC02DAAN Sullins Connector 
Solutions

J70 1 接头，100mil，5x2，金，TH 5x2 接头 TSW-105-07-G-D Samtec

J73 1 接头，2.54mm，3x2，金，TH
接头，2.54mm，
3x2，TH

TSW-103-08-G-D Samtec

J77 1 接头，100mil，4x2，金，TH 4x2 接头 TSW-104-07-G-D Samtec

LBL1 1
热转印打印标签，0.650"（宽）x 
0.200"（高）- 10,000/卷

PCB 标签， 0.650 x 
0.200 英寸

THT-14-423-10 Brady

MICBIAS、
OUT1M、OUT1P、
OUT2M、OUT2P

5 测试点，微型，白色，TH 绿色微型测试点 5116 Keystone

R13、R14、R15、
R16

4 0
电阻，0，0%，0.25W，AEC-Q200 
0 级，0603

0603
RCS06030000Z0E
A

Vishay-Dale
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表 4-4. 物料清单 （续）
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商 备选器件型号 备选制造商

R21、R24、R27、
R30

4 16 电阻，16.0，1%，0.5W，0805 0805 ERJ-P06F16R0V Panasonic

R22、R25、R28、
R31

4 604
电阻，604，1%，0.125W，AEC-
Q200 0 级，0805

0805
CRCW0805604RF
KEA

Vishay-Dale

R23、R26、R29、
R32

4
电阻，SMD，10KΩ，5%，0.4W，
0805

0805 ESR10EZPJ103
Rohm 
Semiconductor

R38 1 442
电阻，442，1%，0.1W，AEC-
Q200 0 级，0603

0603
CRCW0603442RF
KEA

Vishay-Dale

R70、R72 2 4.70k
电阻，4.70k，0.1%，0.125W，
0805

0805
RG2012P-472-B-
T5

Susumu Co Ltd

R71 1 22k
电阻，22k，5%，0.125W，AEC-
Q200 0 级，0805

0805
CRCW080522K0J
NEA

Vishay-Dale

SH1、SH2、SH3、
SH4、SH14、
SH15、SH25、
SH26、SH27、
SH28、SH29、
SH30、SH31、
SH32、SH33、
SH34、SH35、
SH36、SH37、
SH38、SH39、
SH40、SH41、
SH42、SH43、
SH44、SH45、
SH46、SH47、
SH48、SH49、
SH50

32 1x2 分流器，100mil，镀金，黑色 分流器 SNT-100-BK-G Samtec 969102-0000-DA 3M

SW1 1 DIP 开关 SPST 12 档穿孔滑动（标

准）执行器 50mA 24VDC
DIP24 206-12ST CTS

U1 1 Epsilon 引脚控制的立体声 VQFN24 TAD5242IRGER 德州仪器 (TI)

U3 1
500mA、低 IQ、高 PSRR、双通道

低压降 (LDO) 稳压器 10-WSON -40 
至 125

WSON10
TLV751180330PD
SQR

德州仪器 (TI)
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表 4-4. 物料清单 （续）
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商 备选器件型号 备选制造商

C4、C5、C7、C8 0 电容，陶瓷，10UF，16V，X5R，
0603 0603（公制 1608） C1608X5R1C106M

080AB TDK Corporation

C22、C23、C24、
C25

0 0.047µF
电容，陶瓷，0.047uF，50V，
+/-10%，X7R，0603

0603
C1608X7R1H473K
080AA

TDK

C34 0 0.1µF
电容，陶瓷，0.1uF，16V，
+/-10%，X7R，0402

0402 8.85012E+11 Wurth Elektronik

D1 0 28V 钳位 25A (8/20µs) Ipp Tv 二极

管表面贴装 8-SOIC
SOIC8 ITA18B1RL STMicroelectronics

IN1M、IN1P、
IN2M、IN2P

0 测试点，微型，白色，TH 绿色微型测试点 5116 Keystone

J2、J3 0 3.20mm ID，9.00mm OD (RCA) 唱
机 (RCA) 插孔单声道连接器焊接

CONN_RCA_DUAL RCJ-2223 CUI 器件

J4、J5、J6、J7、
J9、J11、J13、
J15、J16、J17、
J18、J20、J21、
J22、J23、J46

0 接头，100mil，2x1，镀金，TH 2x1 接头 TSW-102-07-G-S Samtec

J12、J14、J47、
J48

0 接头，100mil，3x1，金，TH 3x1 接头 TSW-103-07-G-S Samtec

MK1 0
麦克风，电容式，模拟，全

向，-42dB，TH
6mm DIA POM-2242P-C33-

R PUI 音频

R1、R2、R3、R4 0 1.1k 电阻，1.1k，5%，0.1W，AEC-
Q200 0 级，0603

0603 CRCW06031K10J
NEA Vishay-Dale

R5、R6、R7、R8 0 10.0k
电阻，10.0k，1%，0.1W，AEC-
Q200 0 级，0603

0603 RMCF0603FT10K0
Stackpole 
Electronics Inc

R9、R10、R11、
R12

0 0 电阻，0，5%，0.05W，0201 0201
CRCW02010000Z
0ED

Vishay-Dale

R17、R18、R19、
R20

0 100 电阻，100，1%，0.1W，0603 0603
RC0603FR-07100
RL

Yageo

R34，R36 0 48.7k
电阻，48.7kΩ，1%，0.125W，
AEC-Q200 0 级，0805

0805
CRCW080548K7F
KEA

Vishay-Dale

R35 0 21.5k
电阻，21.5kΩ，1%，0.125W，
AEC-Q200 0 级，0805

0805
CRCW080521K5F
KEA

Vishay-Dale
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表 4-4. 物料清单 （续）
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商 备选器件型号 备选制造商

R37 0 9.76k
电阻，9.76kΩ，1%，0.125W，
AEC-Q200 0 级，0805

0805
CRCW08059K76F
KEA

Vishay-Dale

R43、R44 0 100kΩ
电阻，POT，碳素元件，100kΩ，
20%，1/20W/1/40W，PC 引脚，通

孔

PTH_POT_9MM50_
24MM65

PTD902-2015F-
B104 Bourns

R45 0 10k
10kΩ ±5% 0.063W，1/16W 片上电

阻 0402（公制 1005），防潮厚膜
0402 RC0402JR-1310KL Yageo

SH5、SH6、SH7、
SH8、SH9、SH10、
SH11、SH12、
SH13、SH16、
SH17、SH18、
SH19、SH20、
SH21、SH22、
SH23、SH24

0 1x2 分流器，100mil，镀金，黑色 分流器 SNT-100-BK-G Samtec 969102-0000-DA 3M

U5 0
大约 7Hz 至 36kHz 模拟麦克风 

MEMS（芯片）大约 2.3V 至 3.6V 
全向 (-44dB ± 0.5dB SPL) 焊盘

LGA SPH8878LR5H-1 Knowles
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4.3.5 TAD5142 EVM 物料清单

表 4-5. 物料清单

位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商 备选器件型号 备选制造商

!PCB 1 印刷电路板 LPA005 不限

+1.8V、
+3.3V、+5V、
AVDD、

DREG、

IOVDD、

IOVDD-MB、
VREF

8 测试点，微型，红色，TH 红色微型测试点 5000
Keystone 
Electronics

BCLK、
CLK_OUT、
DAISY、DIN、

DOUT、
FSYNC、

GPO、MD0、
MD1、MD2、
MD3、MD4、
MD5

13 测试点，微型，白色，TH 白色微型测试点 5002
Keystone 
Electronics

C2 1 1uF
电容，陶瓷，1µF，35V，+/-10%，
X7R，0603

0603
C1608X7R1V105K080
AC

TDK

C10、C12、
C13

3 10µF
电容，陶瓷，10µF，16V，
+/-10%，X7R，0805

0805 EMK212BB7106KG-T Taiyo Yuden

C11、C14、
C15、C28

4 0.1uF
电容，陶瓷，0.1uF，16V，
+/-10%，X7R，0402

0402 8.85012E+11 Wurth Elektronik

C17、C27、
C29、C30

4 1uF
电容，陶瓷，1μF，16V，+/-10%，
X7R，0603

0603 8.85012E+11 Wurth Elektronik

C18、C19、
C20、C21

4 47µF
电容，钽，47μF，10V，+/-10%，
0.5Ω，SMD

3528-21 TPSB476K010R0500 AVX

D2 1 绿色 LED，绿色，SMD LED_0805 LTST-C170KGKT Lite-On

FID1、FID2、
FID3、FID4、
FID5、FID6

6 基准标记。没有需要购买或安装的元

件。
不适用 不适用 不适用
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表 4-5. 物料清单 （续）
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商 备选器件型号 备选制造商

GND1、
GND2、
GND3、
GND4、
GND5、
GND6、
GND7、
GND8、
GND9、GND10

10 测试点，微型，黑色，TH 黑色微型测试点 5001
Keystone 
Electronics

H1、H2 2
小尼龙六角螺母，0.10 厚，外径 

0.250，螺纹 4-40

六角螺母，4-40 螺
纹，250 英寸封头

直径

9605 Keystone

H3、H4 2 六角螺柱 4-40 尼龙 3/4 英寸
六角螺柱 4-40 尼龙 

3/4 英寸
4804 Keystone

J8、J19、
J31、J32、
J33、J34、
J36、J37、
J52、J53、
J59、J60、
J61、J62、
J78、J79

16 接头，100mil，2x1，镀金，TH 2x1 接头 TSW-102-07-G-S Samtec

J24、J28、
J29、J30、
J49、J50、
J71、J72、
J74、J75、
J76、J80

12 接头，100mil，3x1，金，TH 3x1 接头 TSW-103-07-G-S Samtec

J35 1 音频插孔 3.5mm 4COND，SMT
音频插孔 3.5mm 
4COND，SMT

SJ-43516-SMT-TR CUI Inc.

J38、J39 2
3.20mm ID，9.00mm OD (RCA) 唱
机 (RCA) 插孔单声道连接器焊接

CONN_RCA_DUAL RCJ-2223 CUI 器件

J40 1 连接器，接头，高速，20 对，SMT QTE-020-01-X-D-A QTE-020-01-L-D-A Samtec
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表 4-5. 物料清单 （续）
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商 备选器件型号 备选制造商

J54、J55、
J56、J57

4 接头，2.54mm，2x2，金，TH
接头，2.54mm，
2x2，TH

PBC02DAAN
Sullins Connector 
Solutions

J70 1 接头，100mil，5x2，金，TH 5x2 接头 TSW-105-07-G-D Samtec

J73 1 接头，2.54mm，3x2，金，TH
接头，2.54mm，
3x2，TH

TSW-103-08-G-D Samtec

J77 1 接头，100mil，4x2，金，TH 4x2 接头 TSW-104-07-G-D Samtec

LBL1 1
热转印打印标签，0.650"（宽）x 
0.200"（高）- 10,000/卷

PCB 标签， 0.650 x 
0.200 英寸

THT-14-423-10 Brady

MICBIAS、
OUT1M、

OUT1P、
OUT2M、

OUT2P

5 测试点，微型，白色，TH 绿色微型测试点 5116 Keystone

R9、R10、
R11、R12

4 0 电阻，0，5%，0.05W，0201 0201 CRCW02010000Z0ED Vishay-Dale

R13、R14、
R15、R16

4 0
电阻，0，0%，0.25W，AEC-Q200 
0 级，0603

0603 RCS06030000Z0EA Vishay-Dale

R21、R24、
R27、R30

4 16 电阻，16.0，1%，0.5W，0805 0805 ERJ-P06F16R0V Panasonic

R22、R25、
R28、R31

4 604
电阻，604，1%，0.125W，AEC-
Q200 0 级，0805

0805 CRCW0805604RFKEA Vishay-Dale

R23、R26、
R29、R32

4
电阻，SMD，10KΩ，5%，0.4W，
0805

0805 ESR10EZPJ103
Rohm 
Semiconductor

R38 1 442
电阻，442，1%，0.1W，AEC-
Q200 0 级，0603

0603 CRCW0603442RFKEA Vishay-Dale

R70、R72 2 4.70k
电阻，4.70k，0.1%，0.125W，
0805

0805 RG2012P-472-B-T5 Susumu Co Ltd

R71 1 22k
电阻，22k，5%，0.125W，AEC-
Q200 0 级，0805

0805 CRCW080522K0JNEA Vishay-Dale
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表 4-5. 物料清单 （续）
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商 备选器件型号 备选制造商

SH1、SH2、
SH3、SH4、
SH14、SH15、
SH25、SH26、
SH27、SH28、
SH29、SH30、
SH31、SH32、
SH33、SH34、
SH35、SH36、
SH37、SH38、
SH39、SH40、
SH41、SH42、
SH43、SH44、
SH45、SH46、
SH47、SH48、
SH49、SH50、
SH51

33 1x2 分流器，100mil，镀金，黑色 分流器 SNT-100-BK-G Samtec 969102-0000-DA 3M

SW1 1
DIP 开关 SPST 12 档穿孔滑动（标

准）执行器 50mA 24VDC
DIP24 206-12ST CTS

U1 1 Epsilon 引脚控制的立体声 VQFN24 TAD5142IRGER 德州仪器 (TI)

U3 1
500mA、低 IQ、高 PSRR、双通道

低压降 (LDO) 稳压器 10-WSON -40 
至 125

WSON10 TLV751180330PDSQR 德州仪器 (TI)

C4、C5、C7、
C8

0
电容，陶瓷，10UF，16V，X5R，
0603

0603（公制 1608）
C1608X5R1C106M080
AB

TDK Corporation

C22、C23、
C24、C25

0 0.047µF
电容，陶瓷，0.047uF，50V，
+/-10%，X7R，0603

0603
C1608X7R1H473K080
AA

TDK

C34 0 0.1µF
电容，陶瓷，0.1uF，16V，
+/-10%，X7R，0402

0402 8.85012E+11 Wurth Elektronik

D1 0
28V 钳位 25A (8/20µs) Ipp Tv 二极

管表面贴装 8-SOIC
SOIC8 ITA18B1RL STMicroelectronics

IN1M、IN1P、
IN2M、IN2P

0 测试点，微型，白色，TH 绿色微型测试点 5116 Keystone
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表 4-5. 物料清单 （续）
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商 备选器件型号 备选制造商

J2、J3 0
3.20mm ID，9.00mm OD (RCA) 唱
机 (RCA) 插孔单声道连接器焊接

CONN_RCA_DUAL RCJ-2223 CUI 器件

J4、J5、J6、
J7、J9、J11、
J13、J15、
J16、J17、
J18、J20、
J21、J22、
J23、J46

0 接头，100mil，2x1，镀金，TH 2x1 接头 TSW-102-07-G-S Samtec

J12、J14、
J47、J48

0 接头，100mil，3x1，金，TH 3x1 接头 TSW-103-07-G-S Samtec

MK1 0
麦克风，电容式，模拟，全

向，-42dB，TH
6mm DIA POM-2242P-C33-R PUI 音频

R1、R2、R3、
R4

0 1.1k
电阻，1.1k，5%，0.1W，AEC-
Q200 0 级，0603

0603 CRCW06031K10JNEA Vishay-Dale

R5、R6、R7、
R8

0 10.0k
电阻，10.0k，1%，0.1W，AEC-
Q200 0 级，0603

0603 RMCF0603FT10K0
Stackpole 
Electronics Inc

R17、R18、
R19、R20

0 100 电阻，100，1%，0.1W，0603 0603 RC0603FR-07100RL Yageo

R34，R36 0 48.7k
电阻，48.7kΩ，1%，0.125W，
AEC-Q200 0 级，0805

0805 CRCW080548K7FKEA Vishay-Dale

R35 0 21.5k
电阻，21.5kΩ，1%，0.125W，
AEC-Q200 0 级，0805

0805 CRCW080521K5FKEA Vishay-Dale

R37 0 9.76k
电阻，9.76kΩ，1%，0.125W，
AEC-Q200 0 级，0805

0805 CRCW08059K76FKEA Vishay-Dale

R43、R44 0 100kΩ
电阻，POT，碳素元件，100kΩ，
20%，1/20W/1/40W，PC 引脚，通

孔

PTH_POT_9MM50
_24MM65

PTD902-2015F-B104 Bourns

R45 0 10k
10kΩ ±5% 0.063W，1/16W 片上电

阻 0402（公制 1005），防潮厚膜
0402 RC0402JR-1310KL Yageo
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表 4-5. 物料清单 （续）
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商 备选器件型号 备选制造商

SH5、SH6、
SH7、SH8、
SH9、SH10、
SH11、SH12、
SH13、SH16、
SH17、SH18、
SH19、SH20、
SH21、SH22、
SH23、SH24

0 1x2 分流器，100mil，镀金，黑色 分流器 SNT-100-BK-G Samtec 969102-0000-DA 3M

U5 0
大约 7Hz 至 36kHz 模拟麦克风 

MEMS（芯片）大约 2.3V 至 3.6V 
全向 (-44dB ± 0.5dB SPL) 焊盘

LGA SPH8878LR5H-1 Knowles
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5 其他信息

5.1 商标
Audio Precision® is a registered trademark of Audio Precision, Inc.
所有商标均为其各自所有者的财产。

6 参考资料

线缆参考

以下线缆可与 Audio Precision 等外部音频仪器一起用于评估：

• BNC 公型转 RCA 公型线缆

• 带有香蕉插头的 RCA 扬声器线缆

7 修订历史记录
注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision * (October 2023) to Revision A (December 2023) Page
• 添加了 TAD5142 原理图...................................................................................................................................15
• 添加了 TAD5142 PCB 布局图...........................................................................................................................25
• 为 TAD5142 添加了物料清单 表....................................................................................................................... 48
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